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(57)摘要

本实用新型公开一种高导通性且稳定的充

电线，其包括线缆及设置于线缆两端的第一连接

器和第二连接器，第一连接器至少包括有绝缘壳

和设于绝缘壳中的端子，端子与PCB板焊接固定

并导通，且PCB板与线缆焊接固定并导通，进而使

线缆与第一连接器电性导通，所述端子后端设置

有向下弯折且并列分布的第一引脚和第二引脚，

所述PCB板对应第一引脚和第二引脚的位置设有

第一环形焊盘和第二环形焊盘，第一引脚和第二

引脚分别由上至下插装于第一环形焊盘的第一

焊孔和第二环形焊盘的第二焊孔，并通过焊锡焊

接固定，以此不仅能够保证端子与PCB板形成稳

定的连接，同时能够增强高导通性能，令本实用

新型具有极强的市场竞争力。
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1.一种高导通性且稳定的充电线，其包括线缆(1)以及设置于线缆(1)两端的第一连接

器(2)和第二连接器(3)，其中，该第一连接器(2)至少包括有绝缘壳(21)和设置于绝缘壳

(21)中的端子(22)，该端子(22)与PCB板(23)焊接固定并导通，且该PCB板(23)与线缆(1)焊

接固定并导通，进而使线缆(1)与第一连接器(2)电性导通，其特征在于：

所述端子(22)后端设置有向下弯折且并列分布的第一引脚(221)和第二引脚(222)，所

述PCB板(23)对应第一引脚(221)和第二引脚(222)的位置设置有第一环形焊盘(231)和第

二环形焊盘(232)，该第一引脚(221)和第二引脚(222)分别由上至下插装于该第一环形焊

盘(231)的第一焊孔(233)和第二环形焊盘(232)的第二焊孔(234)，并通过焊锡焊接固定。

2.根据权利要求1所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述端子(22)包

括有主体部(223)、弯折形成于主体部(223)前端并呈V字形的接触部(224)、弯折成型于该

接触部(224)前端并与主体部(223)平行的挡片(225)以及弯折成型于主体部(223)后端的

所述的第一引脚(221)和沿主体部(223)后部冲切成型并向下伸出的所述的第二引脚

(222)。

3.根据权利要求2所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述绝缘壳(21)

上开设有呈V字形的窗口(211)，该端子(22)的接触部(224)穿过该窗口(211)伸出于绝缘壳

(21)外，且接触部(224)还与窗口(211)的内壁贴合，该挡片(225)与主体部(223)抵靠于窗

口(211)内侧外，所述绝缘壳(21)内具有供接触部(224)下压的避空槽(212)。

4.根据权利要求3所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述绝缘壳(21)

上成型有上端凸起的弯曲弹臂(213)，该弯曲弹臂(213)上设置有向上凸起的凸部(214)，该

凸部(214)位于窗口(211)前侧。

5.根据权利要求1‑4任意一项所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述

绝缘壳(21)包括有底壳(201)以及盖设并固定于该底壳(201)上的顶盖(202)，所述顶盖

(202)内设置有容纳PCB板(23)并对PCB板(23)限位的限位容纳槽(203)。

6.根据权利要求5所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述顶盖(202)

内设置有定位柱(204)，且该底壳(201)内设置有与定位柱(204)适配的定位槽(205)，且该

PCB板(23)设置有定位孔(235)，该定位柱(204)穿过定位孔(235)后与定位槽(205)镶嵌定

位。

7.根据权利要求6所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述线缆(1)与

绝缘壳(21)之间还设置有SR头(4)，该SR头(4)外部设置有多个水平分布和竖直分布并用于

增强抗摆动性能的折弯槽(41)。

8.根据权利要求7所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述SR头(4)端

部还设置有抗拉片(42)和位于抗拉片(42)后侧的卡槽(43)；所述顶盖(202)后侧下端和该

底壳(201)后侧上端均卡嵌于该卡槽(43)中，且该抗拉片(42)置于顶盖(202)和底壳(201)

内。

9.根据权利要求1‑4任意一项所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述

绝缘壳(21)两侧均成型有限位凸筋(215)，且该限位凸筋(215)前端还设置有倾斜导向面

(216)。

10.根据权利要求5所述的一种高导通性且稳定的充电线，其特征在于：所述顶盖(202)

内设置有限位柱(206)，且该底壳(201)内设置有与限位柱(206)适配的定位槽(205)，该限

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 222530841 U

2



位柱(206)与限位槽(207)镶嵌限位。
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一种高导通性且稳定的充电线

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及充电线产品技术领域，特指一种高导通性且稳定的充电线。

背景技术：

[0002] 充电线是一种用于连接电源适配器和电子产品，并实现对电子产品进行充电的工

具，而数据线也可以实现对电子产品进行充电，即可认为也是一种充电线。

[0003] 数据线一般包括有线缆以及设置于线缆两端的第一连接器和第二连接器，其中，

该第一连接器至少包括有绝缘体、设置于绝缘体中的端子以及包裹固定于该绝缘体外部的

金属壳，该端子与PCB板焊接固定并导通，且该PCB板与线缆焊接固定并导通，进而使线缆与

第一连接器实现电性导通。

[0004] 但是，每个端子均只具有一个焊脚，该焊脚一般是贴合在PCB板的焊盘上，再通过

焊锡焊接固定并导通，此结构存在焊接结构不够稳定，且导通性能不够理想。例如授权公告

号为CN110581405B的发明专利公开的一种type‑c数据线连接器也同样具有该技术问题。

[0005] 有鉴于此，本发明人提出以下技术方案。

实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种高导通性且稳定的充电

线。

[0007] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用了下述技术方案：高导通性且稳定的充

电线包括线缆以及设置于线缆两端的第一连接器和第二连接器，其中，该第一连接器至少

包括有绝缘壳和设置于绝缘壳中的端子，该端子与PCB板焊接固定并导通，且该PCB板与线

缆焊接固定并导通，进而使线缆与第一连接器电性导通，所述端子后端设置有向下弯折且

并列分布的第一引脚和第二引脚，所述PCB板对应第一引脚和第二引脚的位置设置有第一

环形焊盘和第二环形焊盘，该第一引脚和第二引脚分别由上至下插装于该第一环形焊盘的

第一焊孔和第二环形焊盘的第二焊孔，并通过焊锡焊接固定。

[0008] 进一步而言，上述技术方案中，所述端子包括有主体部、弯折形成于主体部前端并

呈V字形的接触部、弯折成型于该接触部前端并与主体部平行的挡片以及弯折成型于主体

部后端的所述的第一引脚和沿主体部后部冲切成型并向下伸出的所述的第二引脚。

[0009] 进一步而言，上述技术方案中，所述绝缘壳上开设有呈V字形的窗口，该端子的接

触部穿过该窗口伸出于绝缘壳外，且接触部还与窗口的内壁贴合，该挡片与主体部抵靠于

窗口内侧外，所述绝缘壳内具有供接触部下压的避空槽。

[0010] 进一步而言，上述技术方案中，所述绝缘壳上成型有上端凸起的弯曲弹臂，该弯曲

弹臂上设置有向上凸起的凸部，该凸部位于窗口前侧。

[0011] 进一步而言，上述技术方案中，所述绝缘壳包括有底壳以及盖设并固定于该底壳

上的顶盖，所述顶盖内设置有容纳PCB板并对PCB板限位的限位容纳槽。

[0012] 进一步而言，上述技术方案中，所述顶盖内设置有定位柱，且该底壳内设置有与定
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位柱适配的定位槽，且该PCB板设置有定位孔，该定位柱穿过定位孔后与定位槽镶嵌定位。

[0013] 进一步而言，上述技术方案中，所述线缆与绝缘壳之间还设置有SR头，该SR头外部

设置有多个水平分布和竖直分布并用于增强抗摆动性能的折弯槽。

[0014] 进一步而言，上述技术方案中，所述SR头端部还设置有抗拉片和位于抗拉片后侧

的卡槽；所述顶盖后侧下端和该底壳后侧上端均卡嵌于该卡槽中，且该抗拉片置于顶盖和

底壳内。

[0015] 进一步而言，上述技术方案中，所述绝缘壳两侧均成型有限位凸筋，且该限位凸筋

前端还设置有倾斜导向面。

[0016] 进一步而言，上述技术方案中，所述顶盖内设置有限位柱，且该底壳内设置有与限

位柱适配的定位槽，该限位柱与限位槽镶嵌限位。

[0017] 采用上述技术方案后，本实用新型与现有技术相比较具有如下有益效果：本实用

新型中的端子设置有向下弯折且并列分布的第一引脚和第二引脚，由该第一引脚和第二引

脚分别由上至下插装于该第一环形焊盘的第一焊孔和第二环形焊盘的第二焊孔，并通过焊

锡焊接固定，以此不仅能够保证端子与PCB板形成稳定的连接，同时能够增强高导通性能，

令本实用新型具有极强的市场竞争力。

附图说明：

[0018] 图1是本实用新型的立体图；

[0019] 图2是本实用新型的立体分解图；

[0020] 图3是本实用新型的主视图；

[0021] 图4是图3沿A‑A向的剖视图；

[0022] 图5是图3沿B‑B向的剖视图；

[0023] 图6是本实用新型中第一连接器的内部结构图；

[0024] 图7是本实用新型中顶盖的立体图；

[0025] 图8是本实用新型中端子的立体图；

[0026] 图9是本实用新型中端子另一视角的立体图。

具体实施方式：

[0027] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明。

[0028] 见图1‑9所示，为一种高导通性且稳定的充电线，其包括线缆1以及设置于线缆1两

端的第一连接器2和第二连接器3，其中，第二连接器3可以是TYPE‑C连接器。

[0029] 所述第一连接器2至少包括有绝缘壳21和设置于绝缘壳21中的端子22，该端子22

与PCB板23焊接固定并导通，且该PCB板23与线缆1焊接固定并导通，进而使线缆1与第一连

接器2电性导通，所述端子22后端设置有向下弯折且并列分布的第一引脚221和第二引脚

222，所述PCB板23对应第一引脚221和第二引脚222的位置设置有第一环形焊盘231和第二

环形焊盘232，该第一引脚221和第二引脚222分别由上至下插装于该第一环形焊盘231的第

一焊孔233和第二环形焊盘232的第二焊孔234，并通过焊锡焊接固定。也就是说，本实用新

型中的端子22设置有向下弯折且并列分布的第一引脚221和第二引脚222，由该第一引脚

221和第二引脚222分别由上至下插装于该第一环形焊盘231的第一焊孔233和第二环形焊

说　明　书 2/4 页

5

CN 222530841 U

5



盘232的第二焊孔234，并通过焊锡焊接固定，以此不仅能够保证端子22与PCB板23形成稳定

的连接，同时能够增强高导通性能，令本实用新型具有极强的市场竞争力。

[0030] 所述端子22的具体结构如下：

[0031] 所述端子22包括有主体部223、弯折形成于主体部223前端并呈V字形的接触部

224、弯折成型于该接触部224前端并与主体部223平行的挡片225以及弯折成型于主体部

223后端的所述的第一引脚221和沿主体部223后部冲切成型并向下伸出的所述的第二引脚

222。其中，该第二引脚222呈上大下小的造型。其中，端子22与绝缘壳21的具体装配结构为：

所述绝缘壳21上开设有呈V字形的窗口211，该端子22的接触部224穿过该窗口211伸出于绝

缘壳21外，且接触部224还与窗口211的内壁贴合，以此实现面接触，能够保证接触部224不

易受损，该挡片225与主体部223抵靠于窗口211内侧外，进而保证接触部224不能够完全伸

出于绝缘壳21，保证接触部224导接的质量。其中，所述绝缘壳21内具有供接触部224下压的

避空槽212，进而能够使接触部224与配对连接器接触后，该接触部224能够下压，以形成向

外的弹力，进而保证导接的稳定性。

[0032] 所述绝缘壳21上成型有上端凸起的弯曲弹臂213，该弯曲弹臂213上设置有向上凸

起的凸部214，该凸部214位于窗口211前侧。通过弯曲弹臂213的凸部214与配对连接器抵压

接触，进而增强插拔力，进而提高导接的稳定性。

[0033] 所述绝缘壳21为两件式结构，具体为：所述绝缘壳21包括有底壳201以及盖设并固

定于该底壳201上的顶盖202，所述顶盖202内设置有限位柱206，且该底壳201内设置有与限

位柱206适配的定位槽205，该限位柱206与限位槽207镶嵌限位。底壳201与顶盖202之间还

可以通过胶水粘固，还可以通过超声波融合固定，还可以通过卡扣结构紧固，还可以通过锁

螺丝的方式紧固。

[0034] 所述顶盖202内设置有容纳PCB板23并对PCB板23限位的限位容纳槽203。该PCB板

23压入限位容纳槽203，并由限位容纳槽203进行限位，且所述顶盖202内设置有定位柱204，

且该底壳201内设置有与定位柱204适配的定位槽205，且该PCB板23设置有定位孔235，该定

位柱204穿过定位孔235后与定位槽205镶嵌定位，进而将PCB板23稳定锁定于绝缘壳21内

部。

[0035] 所述线缆1与绝缘壳21之间还设置有SR头4，该SR头4外部设置有多个水平分布和

竖直分布并用于增强抗摆动性能的折弯槽41，通过增设SR头4，能够增强抗摆动性能，提高

产品使用寿命。其中，所述SR头4端部还设置有抗拉片42和位于抗拉片42后侧的卡槽43；所

述顶盖202后侧下端和该底壳201后侧上端均卡嵌于该卡槽43中，且该抗拉片42置于顶盖

202和底壳201内，进而达到良好的抗拉扯能力，提高产品使用寿命。

[0036] 所述绝缘壳21两侧均成型有限位凸筋215，且该限位凸筋215前端还设置有倾斜导

向面216。

[0037] 综上所述，本实用新型中的端子22设置有向下弯折且并列分布的第一引脚221和

第二引脚222，由该第一引脚221和第二引脚222分别由上至下插装于该第一环形焊盘231的

第一焊孔233和第二环形焊盘232的第二焊孔234，并通过焊锡焊接固定，以此不仅能够保证

端子22与PCB板23形成稳定的连接，同时能够增强高导通性能，令本实用新型具有极强的市

场竞争力。

[0038] 当然，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并非来限制本实用新型实施
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范围，凡依本实用新型申请专利范围所述构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均应包

括于本实用新型申请专利范围内。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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图6

图7
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图9
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